
樹莓派 計算模組核心板底板
Compute Module 4 I/O Board

1.可搭配 LTE 4G/5G 模組 達到高傳輸、低延遲，滿足 場域
應用。
2. 可搭配 LoRa 模組，成為 LoRa 控制器，收集Local資料
後，透過 行動網路 與 雲端通訊。
3. USB 3.0 可以接 AI 神經棒 做 高速運算。
多功能具有2個網路，2個 RS232 或 2個 RS485 及 1個 DO，
5個 DI，滿足 各場域不同需求。

Compute Module 4 IO Board 是一款可搭

配樹莓派 Compute Module 4 使用

之底板，可用作 Compute Module 4 之開

發系統，以及作為嵌入式電路板集成到終端

產品中，亦可使用現成的部件 (如PCIe 模組)

快速創建系統。
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Embedded Design & Development, Electronics Design, Industrial,
IIoT (Industrial Internet of Things), IoT (Internet of Things)
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